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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от __________________ г. № ____
МОСКВА
О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 2015, № 30, ст. 4597; 2016, № 33, ст. 5189; № 49, ст. 6900; 2017, № 21, ст. 3003; 2018, № 33, ст. 5428; № 36, ст. 5646; 2019, № 16, ст. 1933; № 52, 7983; 2020, № 8, ст. 1039; № 11, ст. 1560; № 12, ст. 1764; № 22, ст. 3509; № 25, ст. 3912).
2. Установить, что акты экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной в Российской Федерации, выданные торгово-промышленными палатами в Российской Федерации, заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданные Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  до вступления в силу настоящего постановления, действуют до окончания срока, установленного в указанных документах.
3. Настоящее постановление вступает в силу с ______________ 2021 г.

	Председатель Правительства
Российской Федерации
	             М.Мишустин




УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от __________ 2021 г.
№____________




И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719

1. В разделе IX «Продукция радиоэлектроники» Требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации:

а) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.11 изложить в следующей редакции:




	26.20.11
	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;
наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 июля 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 10 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 15 баллов.



б) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.12 изложить в следующей редакции:
	26.20.12
	Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза6:

прав на конструкторскую, технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;

Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения на срок не менее 5 лет, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

сервисный центр на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза, уполномоченный осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий по 31 декабря 2019 г. - в размере не более 75 процентов цены товара, с 1 января 2020 г. - в размере не более 60 процентов цены товара, с 1 января 2022 г. - в размере не более 45 процентов цены товара, с 1 января 2025 г. - в размере не более 35 процентов цены товара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 20 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 15 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.


в) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.13 изложить в следующей редакции:
	26.20.13
	Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе: 
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и или программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 15 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 20 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.

	
	
	


г) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.14 изложить в следующей редакции:
	26.20.14
	Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе: 
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и или программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 15 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 15 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 20 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



д) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.15 изложить в следующей редакции:
	26.20.15
	Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе: 
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и или программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 15 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 15 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 20 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



е) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.16 изложить в следующей редакции:
	26.20.16
	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов; 
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 5 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 5 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 5 баллов.

	
	
	

	
	
	



ж) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.17 изложить в следующей редакции:
	26.20.17
	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – не предъявляется;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 5 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 5 баллов.



з) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.18 изложить в следующей редакции:
	26.20.18
	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 5 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 5 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 5 баллов.



и) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.21 изложить в следующей редакции:
	26.20.21
	Устройства запоминающие
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – не предъявляется;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.

	
	
	



к) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.22 изложить в следующей редакции:
	26.20.22
	Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – не предъявляется;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – не предъявляется.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – не предъявляется;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – не предъявляется;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – не предъявляется;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



л) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.30 изложить в следующей редакции:
	26.20.30
	Устройства автоматической обработки данных прочие
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1:

прав на технологию, включая методики, ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:

технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

прав на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения, в том числе комплект программной документации, включающий:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке встроенного микропрограммного обеспечения и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

документы, подтверждающие проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
сборка и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату (для печатных плат, содержащих в своем составе центральные процессоры);
запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения;
сборка и монтаж готовой продукции;
проведение технического контроля соответствия требованиям технических условий готового изделия;
проведение контроля количественных и качественных характеристик свойств готового изделия;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 75 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 60 процентов цены товара или применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 45 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий в размере не более 35 процентов цены товара и применение в товаре центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии должен быть не менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий и (или) программного обеспечения с получением прав на измененную технологию и (или) программное обеспечение без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 5 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 5 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 10 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – не предъявляется;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



м) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.2 изложить в следующей редакции:
	[bookmark: _GoBack]из 26.20.2
	Системы хранения данных
	наличие у юридического лица - налогового резидента Российской Федерации, не находящегося под контролем иностранного государства, и (или) международной организации, и (или) иностранного юридического или физического лица, и (или) иностранной структуры без образования юридического лица12_1, прав на технологию, включая методики и ноу-хау, а также патентов, прав на конструкторскую и техническую документацию для проектирования, производства, модернизации и развития соответствующей продукции на территории Российской Федерации в соответствии со спецификацией на готовое изделие в следующем составе:
технические условия;
спецификация на готовое изделие с указанием сборочных единиц и деталей;
руководство (инструкция) по эксплуатации;
схема деления изделия;
схема электрическая функциональная;
технологическая инструкция;
Gerber-файлы (трассировка печатной платы и схема расположения элементов);
перечень комплектующих;

наличие прав на срок не менее 5 лет на использование, модификацию, модернизацию и изменение полного перечня программного (встроенного микропрограммного, системного и специализированного прикладного) обеспечения, поставляемого в составе продукции и необходимого для полноценного функционирования продукции, в том числе комплекта программной документации в следующем составе:
комплект текстов программ (исходных кодов) и двоичных файлов-микрокодов;
руководство по компиляции и сборке полного перечня программного (встроенного микропрограммного, системного и специализированного прикладного) обеспечения, необходимого для полноценного функционирования продукции и инсталляции его двоичного образа в составе продукции;

наличие на территории Российской Федерации сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции;

наличие научно-производственной базы, необходимой для организации разработки и производства указанной продукции, или договорных отношений с организациями, зарегистрированными на территории Российской Федерации, которые имеют данную базу, по ее использованию;

наличие документов, подтверждающих проведение на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
изготовление плат печатного монтажа для электронных блоков (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,25);
монтаж элементов на платы печатного монтажа, электронных модулей и финишная сборка оборудования (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,5);
изготовление механических деталей и корпусных элементов (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,1, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,05);

программирование, функциональное тестирование электронных блоков и изделия в целом (удельный вес операции в структуре трудоемкости производства оборудования - 0,3, а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - 0,2), при этом минимально допустимый уровень локализации составляет 75 процентов и рассчитывается по формуле:

[image: ]

а в случае применения в продукции центрального процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, - по формуле:
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где:
[image: ] - уровень локализации;
[image: ] - доля фактически произведенной продукции по каждой технологической операции, рассчитываемая на основе регламентированных ГОСТ 3.1102-2011 документов, включающих карты технологического процесса, маршрутную карту и ведомости сборки изделия заявленного оборудования, по формуле:

[image: ],

где:
[image: ] - материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, произведенной на территории Российской Федерации, источник - маршрутная карта и ведомости сборки изделия;
[image: ] - полные материальные и трудовые затраты отдельной технологической операции, источник - карты технологического процесса;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 45 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 35 процентов цены товара;

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 35 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2022 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 25 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации;

с 1 января 2025 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 15 процентов цены товара, включая обязательное применение в продукции центрального процессора13, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Требование о соблюдении процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий предъявляется к изделию в базовой комплектации без учета стоимости накопителей данных - жестких магнитных дисков, твердотельных дисков, магнитных лент. При хранении конструкторской и технической документации в электронном виде юридическое лицо обязано обеспечить ее запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение (обновление, изменение) с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В случае использования прав на основании лицензионного соглашения срок лицензии не должен быть менее 5 лет, лицензия должна предоставлять российскому лицензиату право на самостоятельное усовершенствование, модификацию и расширение лицензионных технологий с получением прав на измененную технологию без обязательства предоставления лицензии на измененную технологию в пользу лицензиара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 15 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 10 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 20 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



н) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.16.150 изложить в следующей редакции:
	из
26.20.16.150
	Сканеры биометрические
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую, технологическую и программную документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации, развития и поддержки соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций:
входной контроль комплектующих изделий (сборочных единиц);
сборка;
проверка функциональности основных узлов;
юстировка и калибровка;
проведение контрольных испытаний;
загрузка и конфигурирование программного обеспечения;
упаковка;

по 31 января 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 60 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 50 процентов цены товара и поддержка открытых форматов обмена биометрическими данными.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 10 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 5 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 5 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – не предъявляется;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



о) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.30.000 изложить в следующей редакции:
	из 26.20.30.000
	Терминалы биометрические, включая терминалы контроля документов и верификации личности
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую, технологическую и программную документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации, развития и поддержки соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций:
входной контроль комплектующих изделий (сборочных единиц);
сборка;
проверка функциональности основных узлов;
юстировка и калибровка;
проведение контрольных испытаний;
загрузка и конфигурирование программного обеспечения;
упаковка;

по 31 января 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 60 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 50 процентов цены товара и поддержка открытых форматов обмена биометрическими данными.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – не предъявляется;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 10 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов либо использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – 10 баллов;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 5 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 5 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 5 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 5 баллов.



п) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.30.000 изложить в следующей редакции:
	из 26.20.30.000
	Программируемый логический контроллер
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую, технологическую документацию в объеме, подтверждающем возможность производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций:
пайка;
покраска;
сборка;
программирование;
настройка;

применение в товаре процессора, удовлетворяющего требованиям к интегральной схеме первого уровня или интегральной схеме второго уровня, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 15 процентов цены товара;

 с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 10 процентов цены товара;

 с 1 января 2023 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 5 процентов цены товара

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 10 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 15 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 5 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – 5 баллов;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – 5 баллов.



р) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.40 изложить в следующей редакции:
	из 26.20.40
	Шасси машины вычислительной электронной цифровой
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую, технологическую документацию в объеме, подтверждающем возможность производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций:
заготовка;
штамповка;
резка;
гибка;
установка (пристрелка) и запрессовка шпилек;
сварка;
порошковое лакокрасочное покрытие;
сборка;
электромонтаж;

соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 5 процентов цены товара.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – не предъявляется;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – не предъявляется;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – не предъявляется.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – не предъявляется;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – не предъявляется;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – не предъявляется.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – не предъявляется;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – не предъявляется.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – не предъявляется;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



с) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.40 изложить в следующей редакции:
	из 26.20.40
	Корпус сервера
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на конструкторскую, технологическую документацию в объеме, подтверждающем возможность производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

осуществление на территории Российской Федерации следующих операций:
изготовление печатных плат;
сборка блока управления питанием;
установка программного обеспечения блока управления питанием;
сборка объединительной панели (Backplane) для жестких дисков;
изготовление шасси для корпуса;
сборка корпуса;

по 31 декабря 2019 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 40 процентов цены товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 20 процентов цены товара;

с 1 января 2021 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве иностранных комплектующих изделий - не более 10 процентов цены товара

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – не предъявляется;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – не предъявляется;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 5 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – 5 баллов.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 5 баллов;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



т) позицию, классифицируемую кодом по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 26.20.40.110 изложить в следующей редакции:
	26.20.40.110
	Устройства и блоки питания вычислительных машин
	наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза прав на техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и эксплуатации соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет6;

наличие на территории одной из стран - членов Евразийского экономического союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;

по 31 декабря 2019 г. осуществление на территории Российской Федерации не менее трех из следующих операций (при наличии):
монтаж компонентов на печатные платы;
металлообработка и покраска;
сборка готовых изделий;
приемо-сдаточные испытания;
с 1 января 2020 г. осуществление на территории Российской Федерации следующих операций (при наличии):
монтаж компонентов на печатные платы;
металлообработка и покраска;
сборка готовых изделий;
приемо-сдаточные испытания.

ЭКБ и материалы многослойных печатных плат российского происхождения, в т.ч.:
Применение фольгированных, нефольгированных диэлектриков, препрегов, смол и полимеров российского происхождения для не менее двух плат печатного монтажа в составе изделия – 5 баллов;
Применение интегральной схемы первого уровня или интегральной схемы второго уровня в качестве вспомогательных микроконтроллеров (центральных микроконтроллеров) <24> – 5 баллов;
	Применение пассивных и активных компонентов российского происхождения (не менее 10% от спецификации на производимые печатные платы в составе изделия) – 5 баллов.
Владение технологиями проектирования производителем на территории Российской Федерации согласно конструкторской документации на изделие, в т.ч.:
Платы печатного монтажа:
Владение исходным проектами разработанных печатных плат электронного блоков в составе изделия с возможностью внесения изменений в схему принципиальную, топологию и формирование на их основе Gerber-файлов – 5 баллов;
Формирование Gerber-файлов электронных блоков (трассировка печатной платы и схема расположения элементов) из проектов на разработанные печатные платы – 5 баллов;
Наличие инженерно-технических кадров, выполняющих работы по разработке схем принципиальных, топологии и формированию Gerber-файлов электронных блоков – 5 баллов.
Детали и корпуса изделий:
Владение проектами (в применяемых САПР) механических деталей и корпусных изделий согласно конструкторской документации на корпусные изделия – 5 баллов;
Владение внесением изменений в проекты деталей и корпусных изделий с формированием STEP-моделей / технологией проектирования – не предъявляется.
Встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО:
Владение внесением изменений в разработанное встроенное микропрограммное, системное и специализированное прикладное ПО печатных плат в составе изделия – 5 баллов;
Сборка (компиляция с внесенными изменениями) и установка разработанного микропрограммного и встроенного ПО в изделие – 5 баллов.
Производственные операции электронных блоков в составе изделия на территории Российской Федерации, в т.ч.:
изготовление плат печатного монтажа для всех электронных модулей <23> содержащих микросхемы первого или второго уровня (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – 10 баллов;
использование электронных модулей <23> (26.20.30) содержащего в качестве центральных процессоров микросхемы первого или второго уровня – не предъявляется;
поверхностно-штыревой и выводной монтаж компонентов печатных плат производимых электронных модулей – 5 баллов;
Производство разработанных многослойных печатных плат в состав изделия (заготовка сырья (сушка, резка материалов), основные производственные операции (изготовление внутренних слоев, травление, гальваника, прессование, металлизация, нанесение маски и финишных покрытий, оптического контроля и электротестирования) – не предъявляется;
Производство деталей и корпусных изделий на территории Российской Федерации, в т.ч.:
	Производственные операции изготовления механических деталей и корпусных элементов (заготовка, штамповка, резка, гибка, установка (пристрелка) и запрессовка шпилек, сварка, порошковое лакокрасочное покрытие, сборка, электромонтаж) – 10 баллов;
Производственные операции изготовления штампов, литьевых пресс-форм – не предъявляется;
	Производственные операции изготовления корпусов литьем в пресс формы – не предъявляется.



1. [bookmark: _Hlk68086314]Дополнить сноской <23> следующего содержания:
«<23> Электронный модуль – конструктивно и функционально законченное радиоэлектронное устройство или радиоэлектронный функциональный узел (соответствует ОКПД.2 26.20.30).».

1. Дополнить сноской <25> следующего содержания:
«<24> Микроконтроллер – это интегральная схема, предназначенная для управления электронными устройствами, сочетающая функции процессора и периферийных устройств, содержащая ОЗУ и (или) ПЗУ. 
Центральный микроконтроллер (ЦМК) – микроконтроллер, выполняющий в данном электронном модуле (радиоэлектронном функциональном узле), вычислительной машине (радиоэлектронном устройстве) или системе обработки информации (радиоэлектронной системе) основные функции по обработке информации и (или) управлению работой других частей данного модуля, машины или системы

1. Дополнить примечанием 17 следующего содержания:
«17. Продукция, включенная в раздел IX приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение на территории Российской Федерации соответствующих операций) может быть отнесена к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территории Российской Федерации указанных операций для каждой единицы продукции по видам деятельности:
26.20.11 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника»: с 1 января 2022 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 36 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 54 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 68 баллов;
26.20.12 «Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных»: с 1 января 2022 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 36 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 54 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 68 баллов;
26.20.13 «Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных»: с 1 января 2022 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 36 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 54 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 68 баллов;
26.20.14 «Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных»: с 1 января 2022 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 37 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 55 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 69 баллов;
26.20.15 «Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода»: с 1 января 2022 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 37 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 55 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 69 баллов;
26.20.16 «Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства»: с 1 января 2022 г. – не менее 15 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 35 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 44 баллов;
26.20.17 «Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных»: с 1 января 2022 г. – не менее 19 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 29 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 44 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 55 баллов;
26.20.18 «Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений»: с 1 января 2022 г. – не менее 20 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 31 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 47 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 59 баллов;
26.20.21 «Устройства запоминающие»: с 1 января 2022 г. – не менее 11 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 17 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 26 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 32 баллов;
26.20.22 «Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания»: с 1 января 2022 г. – не менее 5 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 8 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 12 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 15 баллов;
26.20.30 «Устройства автоматической обработки данных прочие»: с 1 января 2022 г. – не менее 18 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 24 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 36 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 45 баллов;
26.20.2 «Системы хранения данных»: с 1 января 2022 г. – не менее 54 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 63 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 71 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 80 баллов;
26.20.16.150 «Сканеры биометрические»: с 1 января 2022 г. – не менее 14 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 22 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 33 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 42 баллов;
26.20.30.000 «Терминалы биометрические, включая терминалы контроля документов и верификации личности»: с 1 января 2022 г. – не менее 17 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 27 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 41 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 44 баллов;
26.20.30.000 «Программируемый логический контроллер»: с 1 января 2022 г. – не менее 15 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 23 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 35 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 44 баллов;
26.20.40 «Шасси машины вычислительной электронной цифровой»: с 1 января 2022 г. – не менее 10 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 10 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 10 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 12 баллов;
26.20.40 «Корпус сервера»: с 1 января 2022 г. – не менее 10 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 16 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 24 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 30 баллов;
26.20.40.110 «Устройства и блоки питания вычислительных машин»: с 1 января 2022 г. – не менее 11 баллов; с 1 января 2023 г. – не менее 18 баллов; с 1 января 2024 г. – не менее 27 баллов, с 1 января 2025 г. – не менее 33 баллов.
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